
PD2 Palladium solution for flash bath plating 2 g/l ready-to-use white color

Traditional palladium plating bath
Excellent substitute to nickel in the plating process
Good barrier to copper migration.

Metal concentration 2 g/l (Pd)

Volume 1 liter

Purity (%) 99.9

Density (g/cm3) 12

Thickness (um) 0.02-0.20

Appearance Shiny

Color White

Packaging

PD2 is a traditional palladium plating electrolyte for bath plating. The chemical make-up of this ammonia based product
deposits a consistent layer of 99.9% pure palladium to the metal substrate which it is applied.  PD2 is primarily used for flash
plating as the maximum thickness achievable is 0.2 micron. The palladium deposit can be used as a barrier to prevent copper
migration which is common to metal substrates containing significant amounts of this element.


